
Title (en)
Connection assembly between a motherboard and a daugtherboard.

Title (de)
Steckverbindung-Zusammenbau zwischen einer Mutterschaltung und einer Tochterschaltung.

Title (fr)
Ensemble de connexion entre une carte mère et une carte fille.

Publication
EP 0556085 A1 19930818 (FR)

Application
EP 93400249 A 19930202

Priority
FR 9201618 A 19920213

Abstract (en)
The invention relates to an assembly for connection between a mother board (1) and a daughter board (2), comprising a first connector (3) which
includes a first insulating body (10) having first contact elements (60), a first end (63) of which is inserted into a mother board (1) and a second
connector (5) of which includes a second insulating body (81) having second contact elements (85), a first end (83) of which interacts with a second
end (62) of the said first corresponding contact elements (60) and a second end (88) of which is inserted into a daughter board, a connection face
(31, 41) of the first insulating body (3) and of the second insulating body (5) facing each other when the first connector (3) and the second connector
(5) are connected. It includes a spacing device (44) intended to keep a defined distance between the said connection faces (31, 41) of the first
insulating body (10) and of the second insulating body (81) in such a way that an end (61) of the daughter board (6) remains at a distance from the
first insulating body (10). <IMAGE>

Abstract (fr)
L'invention concerne un ensemble de connexion entre une carte mère (1) et une carte fille (2), comprenant un premier connecteur (3) comportant
un premier corps isolant (10) présentant des premiers éléments de contact (60) dont une première extrémité (63) est insérée dans une carte mère
(1) ainsi qu'un deuxième connecteur (5) comportant un deuxième corps isolant (81) présentant des deuxièmes éléments de contact (85) dont une
première extrémité (83) coopére avec une deuxième extrémité (62) desdits premiers éléments de contact (60) correspondants et dont une deuxième
extrémité (88) est insérée dans une carte fille, une face de connexion (31, 41) du premier (3) et du deuxième (5) corps isolant étant en vis-à-vis
lorsque le premier (3) et le deuxième (5) connecteur sont connectés. Il comporte un dispositif de calage (44) destiné à maintenir une distance
déterminée entre lesdites faces de connexion (31, 41) du premier (10) et du deuxième (81) corps isolant de telle sorte qu'une extrémité (61) de la
carte fille (6) reste espacée du premier corps isolant (10). <IMAGE>
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